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FICHA TÉCNICA (TDS)

Udel® P-3500 LCD

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría PSU Alloy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Udel P-3500 LCD es una polisulfona con un peso molecular extremadamente alto y

tiene la mayor resistencia y resistencia química entre los grados disponibles

existentes. Muy adecuada para moldeo por extrusión. La ventaja de Udel P-3500

LCD proviene de su menor nivel de polímero dimerizado cíclico. La polisulfona es

un termoplástico de alta resistencia con alta tenacidad, alta rigidez y

transparencia, adecuado para un uso a largo plazo a temperaturas de hasta 300

°F (149 °C). Anti-oxidación, anti-hidrólisis, puede ser expuesta a altas

temperaturas durante mucho tiempo y puede ser esterilizada repetidamente. La

polisulfona es resistente a ácidos inorgánicos, álcalis, soluciones salinas,

detergentes e hidrocarburos. Se debe evitar el contacto con disolventes polares

como cetonas, hidrocarburos clorados y hidrocarburos aromáticos, ya que estos

tipos de compuestos son propensos a la fisuración por tensión o disolución de las

resinas de polisulfona. La polisulfona puede soportar bien la degradación por

radiación de rayos gamma o de haz de electrones, pero la exposición prolongada

a rayos ultravioleta tendrá efectos adversos. Tiene propiedades eléctricas

estables en un amplio rango de temperaturas, después de ser sumergida en agua

o expuesta a alta humedad. La resina es muy segura en contacto con alimentos.

Cumple con los estándares de FDA 21 CFR 177 y 1655, y puede ser utilizada para

artículos reutilizables en contacto con alimentos. Además, cumple con los

estándares de higiene 3-A de la Asociación de Lácteos y la exposición a carne y

aves de corral de la USDA. -transparente: Udel P-3500 NT LCD 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena estabilidad

dimensional 

Buena desinfección 

Buena resistencia química 

resistencia a álcalis 

Resistencia al Alcohol 

Resistencia al calor, alta 

resistencia ácida 

Resistencia a hidrocarburos

Resistencia a detergentes 

Buena Tenacidad 

Estabilidad a la hidrólisis 

Desinfectar con vapor 

Excelente apariencia 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Membrana - - 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1655 

NSF 61 2 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Color natural - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión de Película 

Moldeo por Extrusión de

Tubería 

Mecanizado 

Extrusión 

Moldeo por soplado de

extrusión 

Moldeo por extrusión de

hoja 

Termoformado 

Moldeo por extrusión de

perfil 

Moldeo por inyección y

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

soplado 

Moldeo por inyección 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.24 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

g/10 min - ASTM

D1238 

Contracción de moldeo 0.70 % - ASTM D955 

Absorción de agua 0.30 % - ASTM D570 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2480 MPa 359694.24 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 70.3 MPa 10196.17 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2690 MPa 390152.22 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 106 MPa 15374.03 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 69 J/m 1.29 ft·lb/in ASTM D256 

Resistencia al impacto a la

tracción

420 kJ/m² 199.84 ft·lb/in² ASTM

D1822 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

174 °C 345.2 °F ASTM

D648 

CLTE 5.6E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 3.0E+16 ohms·cm - ASTM D257 

Rigidez dieléctrica 17 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica

3.03 

3.04 

3.02 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150 

Factor de disipación

7.0E-3 

1.0E-3 

6.0E-3 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Temperatura de secado °C - - 

Tiempo de secado 3.5 hr - - 

Temperatura Zona 1 del cilindro 302 °C 575.6 °F - 

Temperatura Zona 5 del cilindro °C - - 

Temperatura de fusión °C - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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